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Cuvantul Pregedintelui Senatului Universiii din Pitesti
Conf. univ. dr. Nicolae BRINZEA

Domnule Rector,
Domnule Profesor Paul Mugur SVASTA,
Stimai invitati,
Stimai coleqi,
Doamnelorsi domnilor,

Pentru Senatul Univerétii din Pitesti, decernarea titlului de
DOCTOR HONORIS CAUSA este un prilej deirkatoare, de
recunoatere academis prin care toate persondtile care primesc
acest titlu universitar onorific devin prieteni devo& Universittii
din Pitesti.

Inceputul acestui mileniu este caracterizat de dezvoltarea
fara precedent a socigti informationale, cea care aduce o efigien
fara precedent in istorie. Universile sunt cele care se affin
centrul acestor socigt iar universitatea noagtdorete g tina pasul
cu toate aceste tengénmoderne, aducand multe schimba modul
de abordare a procesului edticaal. Practic, pe plan local, procesul
acesta, legat de abordarea sagieinformationale, a Tnceput odat
cu implementarea ideiiaco specializarea ca electronica gasete
locul si Tn universitatea noagtrin acest sens, o contrileideosebit
este adus de profesorul Paul Mugur SVASTA, care este un
promotor al infiinarii programului de studiklectronici la Piteti.

In data de 08 iulie 2013, Senatul Univeigitdin Pitesti a
hotirat, la propunerea domnului prof. univ. dr. loaAl acordarea
a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului profesor Paul
Mugur SVASTA.

Prin realizrile rimase rarturie de-a lungului timpului de la
profesorul SVASTA, se observci domnia sa dovede califiti
deosebite ca dadc¢ cerceiitor si coagulant al faelor si retelelor de
cercetare.

Privind retrospectiv activitatea domniei sale, coistati a
obtinut titlul de doctor in 1981, este condtar de doctoragi i s-a
conferit titlul de Doctor Honoris Causa al UniveisitTehnice din
Cluj-Napoca.



Mai presus ins de toate acestea, domnul profesor Paul
Mugur SVASTA se remaic prin activitateastiintifica de mare
valoare care consin publicarea a peste 300 de Hrcin revistesi in
volumele unor conferie, in participarea in peste 45 de granturi
ngionalesi interngionalesi prin monografiile elaborate in domeniile
Tehnologiei electronicg al Componentelor electronice pasive

Tot de mare importah suntsi aprecierile de care se bugur
din partea comuritii academice de specialitatg colabotirile
ngionalesi interngionale la carsi-a pus undrul in mod deosebit.
Mentionam aici colabairi bilaterale cu centre de cercetare ale unor
universiiti ca Universitatea Tehric din Praga, Universitatea
Tehnia din Viena, Universitatea Tehdiodin Dresda, Fraunhofer
EMFT Munchen sau Centrul de cercetare , Joza&fan” din
Ljubliana catsi colabogri multilaterale néonale ca EPETRUN
(Electronic Packaging Education Training and Research University
Network), Concursul Studegsc TIE (Tehnici de Interconectare n
Electroni@) sau Conferita SIITME (International Symposium for
Design and Technology in Electronic Packaging).

In numele Senatului Universiti din Pitesti va felicit pentru
activitatea pe caretiadepus-o pénin prezent, ¥ urez énatatesi
succes in activitatea viitoare.

Primiti, Domnule profesor, gestul de recugieae
academig, o da# cu gratitudinegi pretuirea noastt



Cuvantul Rectorului Universitii din Pitesti
Prof. univ. dr. lonel DIDEA

Domnule Prgedinte al Senatului,
Stimate Domnule Profesor Paul Mugur Svasta,
Stimai invitati
Stimai coleqi,
Doamnelorsi Domnilor,

Universitatea din Pitgi se bucui astizi de prezema
distirsilor invitati si, Tn special, de prezem domnului profesor
universitar doctor inginer Paul Mugur Svasta.

Aprecierea de care se bugurastizi Facultatea de
Electroni&, Comunicdi si Calculatoare din cadrul Univerii din
Pitesti este rezultatul eforturilor stisute pe care cadrele didactice
ale acestei facuiti le-au depus Tiric de la infiinarea sa, pentru
afirmarea pe multiple planuri, in lumea academdin tard si
strainatate.

In aceesi masuri Tnsi, drumul ascendent in planul imaginii,
dar si Tn planul cominutului calitativ al activiitii desfisurate de
corpul profesoral, Tmpredrcu studetii acestei facultti a fost trasat
si prin sprijinul pe care persondlit marcante dintara si din
strdinatate ni l-au acordat constant, im@gind din experieta lor
stiintifica si de cercetare, reprezentdnd modele pentru devenirea
profesional a multora dintre noi.

Din randul acestor personalitface partei domnul profesor
univ. dr. ing. Paul Mugur Svasta.

Domnul profesor Paul Mugur SVASTA a absolvit
Facultatea de Electroriigi Telecomunicéi din cadrul Universitii
,,Politehnica” din Bucurgi Tn anul 1968 si dobandste o
incontestab#l recunoatere a meritelor domniei sale tn domeniul
tehnologiei electronice, pe plantimmal si interngional. Este autorul
unei opersstiintifice, care cuprinde peste 300 de Hicin revistesi
in volumele unor conferip, monografii elaborate in domeniul
competerelor pasivesi tehnologiei electronice, trei brevete de
inventii si peste 40 contracte de cercetare.
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Este membru al unor comitete intetinaale Tn domeniul
tehnologiei electronice, cum ar fi ESTC - Electronic
Sistemintegration Technology Conference, sau ISSE — International
Spring Seminar on Electronic Technology. Este general chairman al
SITME - International Symposium for Design and Technology in
Electronic Packagingi coordoneaz un branch studeesc CPMT
recompensat in 2003 déte IEEE-CPMT cu Best Student Branch
Chapter of the Year. Este propus in 2012, pentru acordarea premiului
anual al IEEE - CPMT, Region 8.

Profesorul univ. dr. ing. Paul Svasta a manifestat deschidere
in atragereasi implicarea centrelor universitare din Romania, n
promovarea domeniului tehnologiei electronice, n cadrul ei
regisindu-se exemplar, colalwoile cu Departamentul de Electroaic
Aplicata.

Activitatea stiintifica si didactiad recunoscute pe plan
naional si interngional, calititile, prestigiulsi colaborarea deosebit
Cu universitatea noadtr precum si calitatle Tn general ale
profesorului univ. dr. ing. Paul Mugur Svasta, au constituit
argumente, care stau la baza #dtii Senatului Universitii din
Pitesti, pentru conferirea titlului de ,,Doctor Honoris Causa”. Titlul Ti
este acordat in semn de recupteie a contribufor semnificative
aduse Tin&tamantului superior de electrosiicin Pitati si a
conexiunilor profesionale Intre univeesit

Recompensat cu numeroase titkirdistingii, dl. prof. univ.
dr. ing. Paul Mugur Svasta este incepand deziagtreprezentantul
comunititii noastre academicg, in aceast calitate, i uim s fie si
ambasador ajcolii superioare argene, pentru afirmareain viitor,

a Tnvitamantului superior pitgean.

Un sincer “Gaudeamus lgitur”, ingto de urarea “Vivat,
Crescat, Floreat”, pentru Doctor Honoris Causa, prof. univ. dr. ing.
Paul Mugur Svasta!



CURRICULUM VITAE

Informat ii
personale

Nume /
Prenume
Telefon

Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate (-
tati)

Data naterii
Sex

Loc de munci
vizat /
Domeniu
ocupaional

Experienta
profesionala

Perioada

Funaia sau
postul ocupat
Activitati si
responsabiltti
principale
Numelesi
adresa
angajatorului

PAUL MUGUR SVASTA

0040 21
3169633

0040 21 3169634
paul.svasta@cetti.ro

romari

18 a lunii aprilie 1942
Barbatesc

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Facultatea de Electroni@, Telecomunicdii si
Tehnologia Informatiei

Catedra de Tehnologie Electronica si Fiabilitate

1968~
Professor

Educatie

Catedra de Tehnologie Electronica si Fiabilitate —
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB),
Bucuresti, Romania



Perioada

Funaia sau
postul ocupat

Numelesi
adresa
angajatorului

Tipul activititii
sau sectorul d¢
activitate

Perioada

Funaia sau
postul ocupat

Numelesi
adresa
angajatorului

Tipul activititii
sau sectorul d¢
activitate

Perioada

Funaia sau
postul ocupat
Activitati si
responsabiltti
principale
Numelesi
adresa
angajatorului
Tipul activititii
sau sectorul d¢
activitate

Perioada
Funaia sau

D

D

D

201
Preedinte

Electronic Innovation Cluster (ELINCLUS),
Bucuresti, Romania

Cercetare

1995-»
Director centru

Centrul de Electronica Tehnologica si
Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI),
Bucuresti, Romania

Educatie & Cercetare

1999
Membru in Consiliu Stiintific

C&D management, Inovare & Transfer Tehnologic

Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica,
Inovare si Transfer Tehnologic (AMCSIT)
Bucuresti

Cercetare, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic

1994 - 2007
Vicepresedinte
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postul ocupat

Numelesi | Asociatia Romana pentru Industrie
adresa Electronica si Software- ARIES
angajatorului

Tipul activititii | Industrie Electronica
sau sectorul de
activitate

Perioada 2003 - 2007

Funaia sau| Presedinte, membru fondator
postul ocupat

D

Numelesi | Asociatia pentru Promovarea
adresa Tehnologiei Electronice- APTE
angajatorului
Tipul activititii | electronica
sau sectorul de
activitate

Perioada 2001 - 2005

Funaia sau| Expert (atestat pentru evaluare propuneri proiecte)
postul ocupat

D

Numelesi | Ministerul Educatiei si Cercetarii
adresa
angajatorului

Perioada 2001 - 2003

Funaia sau| Presedinte Steering Committee BCUM, program
postul ocupat finantat de Banca mondiala

Numelesi | Ministerul Educatiei si Cercetarii
adresa
angajatorului

Perioada 1999 - 2000

Funaia sau| Consilierul Presedintelui
postul ocupat




Numelesi
adresa
angajatorului

Perioada

Funaia sau
postul ocupat
Activitati si
responsabiltti
principale
Numelesi
adresa
angajatorului

Perioada
Activitati si
responsabiltti
principale

Numelesi
adresa
angajatorului

Perioada

Funaia sau
postul ocupat
Activitati si
responsabiltti
principale
Numelesi
adresa
angajatorului
Perioada

Funaia sau
postul ocupat

Activitati si

Agentia Nationala pentru Stiinta si Tehnologie,
astazi Ministerul Educatiei si Cercetarii,
Bucuresti, Romania

11/1998 - 12/1998
Bursier DAAD

Bursa DAAD (German Academic Exchange
Service)

Technische Universitat Darmstat- Germany

10/1997 - 12/1997
Cercetare

Fraunhofer Institut fir Festkoerpertechnologie,
Munich Germania

1982 - 1990
Director de program

organizare cursuri si laboratoare la disciplina
Tehnologie Electronica, practica in productie

IPEE, Curtea de Arges, Romania

1978 - 1982
Coordonator proiect

Activitati de cercetare dezvoltare in vederea
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responsabiltti
principale

Numelesi
adresa
angajatorului

Perioada

Funaia sau
postul ocupat

Numelesi
adresa
angajatorului

Perioada

Funaia sau
postul ocupat
Activitati si
responsabiltti
principale
Numelesi
adresa
angajatorului

Educatie si
formare

Perioada

Calificarea/dipl
oma obinuta

Disciplinele
principale
studiate/
competerele
profesionale

dobandite

conceperiki realizirii de echipamente destinate
culegerii, prelucirii si afisarii datelor
la competiiile sportive

Ministerul Tineretului si Sportului

1973 - 1974

Bursier DAAD (German Academic Exchange
Service)

Techniche Universitaet Minchen,
Institut fur Nachrichtetechnik,
Munich, Germany

1971 - 1973
Sef sectie

practica productiva a studentilor

Uzina "ELECTRONICA", Bucharest, Romania

1981
Dr.ing.

circuite electronice
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Numelesi tipul
institutiei de
Tnvatamant/furn
izorului de
formare

Perioada

Calificarea/dipl
oma obinuta

Disciplinele
principale
studiate/compet
enele
profesionale
dobandite

Numelesi tipul
institutiei de
Tnvatamant/furn
izorului de
formare

Perioada

Numelesi tipul
institutiei de
Tnvatamant/furn
izorului de
formare

Perioada

Numelesi tipul
institutiei de
Tnvatamant/furn
izorului de
formare

Limba materi

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii,
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,
Romania

1963 - 1968
Licenta si Master

Electronica si Telecomunicatii

Facultatea de Electronigi Telecomunicadi-
Universitatea "Politehnica” din Bucyte Romania

1960 - 1962

Scoala militaé superioat de ofteri Sibiu,
specialitatea Transmisiur§¢oala militai
superioaf de ofteri Sibiu, specialitatea
Transmisiuni)

1956 - 1960

Liceul militar "Mihai Viteazu", Gald (Liceul
militar "Mihai Viteazu", Gala#)

Romana
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Limbi straine
cunoscute
Autoevaluare

Nivel european

(*)

Englezi

Germana

Maghiara

Competetesi
abilitati sociale

Competetesi
aptitudini
organizatorice

Intelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare Discurs oral
la

conversée

Utilizator | B
experimentat 2

Utilizator | C
indepenéni 2

Utilizator | B
experim. | 1

Utilizator
independer|

Utilizator
experime.

N O

Utilizator | C Utilizator B| Utilizator

experimentat 1 expertlmental independen 1

o]

Utilizator | B
independen 1

Utilizator
independer|

Utilizator | A
independent 1

Utilizator | B
elementar| 1

Utilizator | A
independen 2

Utilizator | A
elementar| 1

Utilizator
elementar

Utilizator B| Utilizator | B

expertlmental independen 1

Utilizator | C
experimentat 1

Utilizator | B
independen 1

Utilizator
independer

Utilizator | B
experimentat 2

Utilizator | C
independen 2

Utilizator | C
experim. | 2

Utilizator | B
experim. | 1

Utilizator
independer|

Utilizator | A
independent 1

Utilizator | B
elementar| 1

Utilizator | A
independen 2

Utilizator | A
elementar| 1

Utilizator
elementar

NTIFRPO|RPO|INT| RO |RPO

(*) Cadrului european comun de refedirpentru
imbi

Spirit de echipa, abilitate de adaptare la medii
multi-culturale obtinuta in urma colaborarilor cu
parteneri internationali.

Abilitati de comunicare obtinute prin participare ca

presedinte si  co-presedinte la  conferinte
internationale.
Activitati de networking pentru implicarea

universitatilor romanesti in activitati de cercetare si
educatie dedicate packagingului electronic si
microsistemelor.

Bun organizator, experienta in managementul de
proiect fiind conducatorul unei echipe de 20 de
specialisti.

Initiator (1992) si director al Concursului National

Studentesc TIE (Tehnici de Interconectare in

13



Competetesi
aptitudini
tehnice

Competetesi
aptitudini de
utilizare a
calculatorului

Competente sj

aptitudini
artistice

Alte competete
si aptitudini

Elelctronica) www.tie.ro, coordonator a unui mare
numar de proiecte de cercetare.

Dezvoltarea si implementarea unui program de
pregatire pentru studenti in cadrul unei companii de
componente de electronice pasive (Curtea de
Arges). Mai mult de 3000 de studenti au beneficiat
de acest program.

Dezvoltarea si implementarea unor evenimente cu
un caracter tehnic (simpozioane, workshopuri,
conferinte) focalizate pe tehnologia electronica,
inclusiv asamblarile tehnologice.

O buna cunoastere a proceselor de control a
calitatii.

Responsabil  cu
managerial ISO 9001.

O buna experienta in tehnologia straturilor groase
castigata pe perioada unei burse DAAD in
Fraunhofer IFT Munich, Germania.

Conducator de doctorat in domeniul packaging-ului
electronic.

implementarea  sistemului

Cunostinte in Microsoft Office (Word, Excel and
Power Point).

Dezvoltarea sistemului de invatare cu ajutorul
calculatorului; introducerea platformelor
multimedia si e-learning in continutul cursului
clasic.

Senior editor pentru reviste tehnice (Electronica Azi
— Electronics Today; EP&Dee - Electronic
Products & Design Eastern Europe)

Membru in organizatii professionale si
profesionale (IEEE, IMAPS, IPC, FLUIDAS)

non-

14



SELECTIUNI DIN LISTA DE LUCR ARI

publicate Tn perioada 1992-2013 - dupnumirea ca profesor

universitar - Prof. Dr. ing. PAUL MUGUR SVASTA

Teza de doctorat: STUDII ASUPRA UNOR FACTORI
DETERMINANTI IN OBTINEREA DE SISTEME DE INSTRUIRE
FIABILE S| VERSATILE, 1981

1.

2.

Svasta P. Fleschiu A., Concept noi privind structurile rezistive
integrate, A XXVI-a Sesiune a ICDA Bucytiel992, pag 50-54
Svasta P. Fleschiu A., Ciurea D., Configuta de circuite pasive
discrete in structuri integrate, Rev. Telecomutiica.,1,1994,
pag.25-29

Lojewski G., Svasta P., Masurarea parametrilor substratului
pentru linii microstrip, Rev. Telecomuniganr.2 1996 pag.11-
16

Golumbeanu V.Svasta P.,Codreanu N. D., Subansamble de
placi de cablaj imprimat-PCB cu compatibilitate electric
ridicatd. Rev. Energetica nr.2, seria B, martie 1996 pag.85-90
Golumbeanu V.,Svasta P., Codreanu N. D., The Noise
Immunity of Digital Circuits, Proc. ISSE, May Go6d, Hungary
1996, pag.114-120

Svasta P., Golumbeanu V., Ciszkowski W., Aspecte ale
integritatic  semnalelor digitale transmise pe linile de
interconectare, SIITME 96, Bucutg oct.,1996, pag.67-87
Svasta P.,Golumbeanu V., Leonescu D., Solicitarea elegtac
condensatoarelor, Rev. Energetica nr.4 seria B iulie 1996, pag
183-188.

Golumbeanu V.Svasta P.,Codreanu N. D., The Decreasing of
the Electromagnetic Interference on the power Suppliy Line of
the Digital Circuits, Proc. ISSE, May Go6d, Hungary 1996, pag.
162-172

P.Svasta, N. D.Codreanu, C.lonescu,, D.Leonescu,
V.Golumbeanu, Automatizarea Proiectarii Modulelor
Electronice, CADreport nr 6, dec 1997, p 19/25

10. Svasta P.,Vladescu M., Leonescu D., Integrarea praieict

automatizate, SIITME 96, Bucutte, oct.,1996, pag.93-111
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Svasta P, Codreanu N. D., Golumbeanu V., Leonescu D.,CAD
Library Creation Dedicated to PCB Modules with Hight EMC,
Proc. RJJSAEM, sept. Neptun 1996
Svasta R, Codreanu N-D., Dumitsau D., lonescu C., Leonescu

D., Ciszkowski W., Integrated CAD Environment for Virtual

Electronic Modules Manufacturing, Proceedings, International
Spring Seminar in Electronic technology- ISSE 97, 8-11 lunie

1997, Szklarska Poreba, Poland, pag 98-103

P. Svasta O. Tol, Utilizarea microcalculatoarelor in instalatiile
hidropneumaticeRev. Hidrotehnica 2/1997

P.Svasta A. Drumea, D. Leonescu,
Software Interface, Proceedings SIITME 97 p.132-138

CADSTAR/PSPICE

I.Rusu, P.Svasta O.Tol, Hardware_Software Co Design Of
Embadded Systems And Implications In Technological Process

Management, Proceedings SIITME 97, p93-98

S. lliescu, | Rusu, P. Svasfa.Tol, Implamentation Of Control
Systems Using Digital Signal Processor, Proceedings SIITME

97, p. 99-105

Leonescu D.,Svasta P, Dragulinescu M., Golumbeanu V.,
Interdisciplinary Modeling a Bondgraf Based Approach,
Procceedings, International
technology- ISSE 97, 8-11 lunie 1997, Szklarska Poreba,

Poland, pagl175-181
Svasta P., Golumbeanu

Svasta P, Leonescu

Conference on Control

V.,

D.,

Systems and Computer
Bucureati Romania 28-30 mai 1997, pag.78-82

Spring Seminar

in Electronic

Leonescu D., Codreanu. N.,
Ciszkowski W., Parts Library Development for Electronic
Modulles with Low Electromagnetic Interference, Procceedings,
International Spring Seminar in Electronic technology - ISSE
97, 8-11 lunie 1997, Szklarska Poreba, Poland, pag 236-242
Approach  for
Interdisciplinary Modelling. Procceedings 11th International

Bondgraph

Science,

Svasta P, Codreanu N. D., Automatizarea proigttelectronice
-consideréi generale Rev., Telecomunttar4,1997,pag.3-10

N.D. Codreanu, P. Svasta, V. Golumbeanu, L.

Gal,

“Experimental Determinations as Concerns the Influence of
Reference Planes on the Signal Integrity”, ISSE’'98, May 1998,

pag. 63-67.
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22

23

24

25.

26

27

28

29

30

31

32

.P.J. Mach, P. Svasta, “Correlation Among Differential
Nonlinearity, Nonlinearity and Noise of Thick Film Resistors”
ISSE'98, May 1998, pag. 73-76.

.D. Leonescu,P. Svasta, M. Dragulinescu, “Bondgraph to
Hardware Description Language for Analogic Translation
Algorithm” ISSE’98, May 1998, pag. 187-191.

.V. Golumbeanu,P. Svasta, D. Leonescu, |. Cristea, “The

influence of Parasitic Reactance Load on Reflections at High

Frequency”, ISSE’'98, May 1998, pag. 192-196.

C. lonescu,P. Svasta, B. Hillerich, “Temperature Induced

Effects in Thick-Film Thermistors” ISSE’'98, May 1998, pag.

264-268.

. P. Svasta,l. Cristea, N. D. Codreantirtual prototyping for
Low Cost Electronic Packaging” The First International
Symposium on Concurent Enterprising - ISOoCE '98, 4 - 6 iunie
1998, Sinaia.

.V. Golumbeanu, P.Svasta, D. Leonescu, The Decoupling
Effiency of Power for Low Voltage Logic Circuits, Proc. 9.th
Mediteranian Electrotechnical Conference, Voll, Tel- Aviv,
Israel May 1998, pag 120-124.

. V. GolumbeanuP Svasta D. Leonescu, The Noise Immunity
for Low Voltage Logic Circuits, Proc. 9.th Mediteranian
Electrotechnical Conference, Voll, Tel- Aviv, Israel May 1998,
pag. 116-119

.P.Svasta N. D.Codreanu, C.lonescu,, D.Leonescu,
V.Golumbeanu, Sistemul de proiectare CADSTAR for
Windows, CADreport nr.1/1998 p.31-42

.P.Svasta D.Leonescu, N. D.Codreanu, C.lonescu, |,
V.Golumbeanu, BETAsoft-Program de analiya termica si de
fiabilitate a sistemelor electronice,CADreport nr.2/1998 p.41-
48.

.N.C. Codreanu,P. Svasta I. Cristea, C. lonescu, Aspects
concerning Modeling/Simulation of Discontinuities from
Passive Interconnection Structures, 20th. International Spring
Seminar on Semiconductor and Hybrid Technologies. Sozopol,
Bulgaria 1998, pag.19-26.

.P. Svasta, V. Golumbeanu, C. lonescu, ND. Codreanu, I.
Cristea, CAD Libraries Development for PCB/MCM Modules
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with High Electromagnetic Compatibility, 20 International
Spring Seminar on Semiconductor and Hybrid Technologies.
Sozopol, Bulgaria 1998, pag. 71-78.

33. P. Svasta O. Tal, S. lliescu, Power management of embedded
systems, % International Symposium on Microelectronics
Tehnologies and Microsystems, Lviv 15-17, 1998.

34. P. Drumea,P. Svasta,M. Comes, C. lonescu, A. Mirea, I.
Cristea, Differential pressure inductive transducer with built-in
signal conditioning circuit, ¥ International Symposium on
Microelectronics Tehnologies and Microsystems, Lviv 15-17,
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« IMAPS USA, member
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« AFCEA — member, presedintele sectiunii de electronica
« International Microelectronics and Packaging Society SUA,
membru fondator
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Viceprgedinte al Asocigei Romane pentru Industrie Electraiic
si Software- ARIES

Distincii

Diploma de Centru de Excel@nacordai de ctre Ministerul
Educaiei si Cercedtirii, 2001

Premiul AGIR pe 1998 pentru lucrarea “Proiectarea asistata de
calculator a modulelor electronice”, editor si coordonator, Editura
Tehnica 1998

IEEE-CPMT Society, 2003 Best Student Branch Chapter of the
Year Award, Paul Svasta, Advisor,

Certificate of Achievement acordat in ianuarie 2004 de IEEE
Sectiunea Romania

Ordinul Naional ,Serviciu Credincios” in grad de gdr. 2000
Autorizarea Tn martie 2004, in cadrul UPB-CETTI, a
Incubatorului Tehnologigi de Afaceri: CETTI-ITA ca entitate

in structura ReNITT (Reteaua Nationala de Inovare si Transfer
Tehnologic

Diploma de Excelgfi acordata de ARIES pentru promovarea
studenilor si implicarea lor In activitti de cercetare-dezvoltare,
2004

24 februarie 2012 — Doctor Honoris Causa al Univerditii
Tehnice din Cluj Napoca
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Facultatea de ElectrodicComunicdi si Calculatoare a
Universititii din Pitesti
Prof. univ. dr. ing. loan LTA

A LAUDATIO
In onoreaProfesorului universitar doctor Paul Mugur SVASTA

Domnule Prgedinte al Senatului
Domnule Rector
Domnule Profesor,
Doamnelorsi domnilor membri ai Senatului,
Distinsi coleqi,
Onorat auditoriu

Este o mare onoare pentru miriessriu acest laudatio pentru
profesorul Paul Svasta, unul dintre initiatorii specialitatii de
electronica in cadrul Tagamantului universitar de la Pgteé De
asemenea, este o deoselpticere & prezint, in cadrul acestei
ceremonii, unele aspecte privind opesgdintifica, activitatea
profesional si personalitatea distinsului Prof.dr.ing. Paul Mugur
Svasta, professor in Departamentul de Tehnologie Elecirgnic
Fiabilitate de la Universitatea POLITEHNICA din Bucgtresi
director al Centrului de ElectroicTehnologid si Tehnici de
Interconectare (CETTI), din cadrul acekgianiversititi caruia, in
sedina din 08.07.2013, Senatul Univeisit din Pitesti a hofirat, in
unanimitate, 1i acorde titlul academic de Doctor Honoris Causa.

L-am intalnit pentru prima datpe profesorul Svasta in anul
1978, cand eram student, la Institutul POLITEHNIC Bugliireasa
cum se numea atunci - unde ne preda cursul de Tehnologie
electronica. Traiectoriile noastre s-au intersectat din nou cand I-am
reintalnit la Universitatea din Pgté odata cu organizarea si
desfasurarea invatamantului la specialitatea de electronica din
universitatea noastrasi am Tncercat &mi aliniez si eu traiectoria
conform coordonatelor traiectoriei domniei sale. Acesta este motivul

46



pentru care fincerc acumgi aici si prezint dimensiunea si
complexitatea personaliti domnului profesor punand in evidén
admirabilasi dinamica sa activitate.

Profesorul Paul Svasta s-asout in vremurile tulburi ale
razboiului (1942) la Budapesta, locuind ulterior cu familia in
diferitele pati ale Banatulugi Transilvaniei ceea ce i-a adus un aport
deosebit la dimensiunea deschiderii spre climatul multicultural si
multietnic. A urmat liceul militar "Mihai Viteazu" din GglaScoala
Militara Superioad de ofteri Sibiu (Transmisiuni)si a finalizat
studiile universitare la Universitatea Politehnica Bugiirin anul
1968 ca inginer electronist, ramanand cadru didactic la catedra de
Tehnologie electronica si fiabilitate sub coordonarea regretatului
professor Vasile Catuneanui el Doctor Honoris Causa al
Universititii din Pitesti. In anul 1981 olae titlul de doctor inginer.

In continuare voi puncta numagrf a intra in detalii, cateva
aspecte ale persondtit profesorului Svasta:

In domeniul cercétii a pornit o ofensi¥ in electronica
romanesg privind promovarea la nivel academic a problematicilor
complexe privind packagingul electronic. A infah Centrul de
Electronié Tehnologid si Tehnici de Interconectare — CETTI prin
intermediul caruia a putut sustine “pe viu” atat partea de concepere a
unui produs electronic, axandu-se pe aspect de CAE, CAD, CAM cat
si cea care permite realizarea respectivului produs folosindu-se
tehnologii electronice in perfecta concordanta cu cele utilizate de
firmele ce produc module electronice. O buna parte a preocuparilor
sale au fost prezentate in publicatii de specialitate. Canstastfel
peste 300 de luéri In revistesi in volumele unor conferie,
monografii pe temele tehnologiei electronigea componentelor
pasive, peste 40 de contracte de cercetarenadesi internaionale
si 3 brevete de inveie, activitate in care a implicat nu numai cadre
didactice de specialitate , ci si studenti, viitorii specialisti in
domeniu, precum si firme interesate in pregatirea viitorilor
absolventi in concordant cu specifcul obiectului lor de activitate. O
manifestaratiintifica importanta initiate si dezvoltata de CETTI sub
conducerea profesorului Svasta este International Symposium for
Design and Tehnology in Electronic Packaging — SITME, cu
lucrarile indexate Tn IEEE Explore, unde sunt invitaieprezente
personaliiti din lumea larga in domeniu. O caracterisiimportanta
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a activiitii profesorului Svasta a fost crearea de conexiuni
profesionale, adicin plan didactigi de cercetare, gandind o liaa
colabodrilor viitoare ntre entittle cu activitate in domeniul
educaional si de cercetare in electrosicPot spune L profesorul
Svasta a concepuyi demarat constituirea uneitete universitare
naionale — EPETRUN (Electronic Packaging Education Training
and Research University Network) la care sunt afiliate cadre
didactice din Bucurgi, Cluj-Napoca, Pitgi, lasi, Timisoara,
Suceava, Brmv, Galai, Sibiu, Baia-Mare, Alba-lulia, Craiova.
Astazi, in tara noastra, putem discuta de existenta, la nivel academic,
a unei comunitati alcatuita din colective ce practic apartin intregului
spectru universitar tehnic ce formeaza ingineri de profil electronic.
Legaturile si colabotrile concretizatai prin contracte de cercetagie
proiecte bilaterale (RESPLATEPE, INCO-COPERNICUS,
ELECT2EAT etc.) au fost inate de profesorul Svasta cu
Universitatea Tehnologic si Economi@ din Budapesta,
Universitatea Tehnica din Praga, Universitatea Teéhdin Dresda,
Institutul Fraunhofer EMFT din MUnchegi Berlin, Universitatea
Tehni@a din Viena, etc. Pe linia aceasta a conexiunilor, oliserv
aparteneta la unele asodia profesionalesi initierea constituirii
unora dintre ele: ARIES- Asociatia Romana pentru Industrie
Electronica si Software, APTE-Asoge& pentru Promovarea
Tehnologiei Electronice, Societatea Rohampentru Inginerie
Concurenta, Asocia Naionak pentru Criptografie etc. De
asemenea, este membru al agoloa profesionale interngonale:
IEEE-CPMT Society, IMAPS-Microelectronic and Packaging
Society si al IPC-Institut for Interconnecting and Packaging
Electronic Circuits. Implicarea profesorului Svasta intienea
concursului profesional studesc, TIE- Tehnici de Interconectare in
Electronié este o conseaiy pe de o parte, a atragerii si imphc
studenilor Tn activitati si deprinderi practice In electrogigi pe de
alta parte o legtura din cadrul reelei universitare iniate-
EPETRUN. Printre altele, din afirmatiile unor persoane competente
ce activeaza in industria electronica, TIE reprezinta un raspuns
concret si valoros la solicitarile formulate de industria de profil
privind pregatirea viitorilor absolventi.

Stimat auditoriu,
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Recunogterea ngonah si interngionak a profesorului Svasta
rezulti din mai multe aspecte cum ar fi: Infiémeasi coordonarea
Student Branch Chapter-ului IEEE — CPMT; Participarea sa in
comitetelestiintifice si de organizare ale unor confgen ISSE —
International Spring Seminar on Electronics, ESTC — Electronic
Systemintergration Technology Conference etc.

Este Doctor Honoris Causa al UniveigitTehnice din Cluj-
Napoca. A infiintat in cadul organizatiei AFCEA International
AFCEA Chapter Bucharest fiind persoana din boardul organizatiei
responsabila cu promovarea industriei electronice. Cdidlsoipe
linie didacti@ si de cercetare ale departamentului de Electéonic
Calculoatoarsi Inginerie Electrid din Pitesti cu profesorul Svasta,
precumsi initiativa dansului, impreudincu profesorul @uneanu,
privind infiintarea unei sei de Electronid Aplicata la Universitatea
din Piteti sunt fapte care ne indrégsc sa ne exprimam intreaga
noastra gratitudine.

Suntem onora si ne bucuim c Senatul Universitii din
Pitesti acordi acest titlu onorific de Doctor Honoris Causa Domnului
Profesor univ.dr.ing. Paul Mugur Svasta ca semn dglipgepentru
valori.

Vivat, Crescat Floreat!
Pitesti, 29 aprilie 2014.

Prof. univ. dr. ing loan LTA
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o O

LISTA
membrilor comisiei de specialitate care au recomandat acordarea
titlului academic

DOCTOR HONORIS CAUSA
al UNIVERSIT ATII DIN PITE STI

Domnului Profesor Universitar Doctor Inginer,
PAUL MUGUR SVASTA

. Prof. univ. dr. ing. loan Lita, Universitatea din Rite
. Prof. univ. dr. ing. Dan Pitica, Universitatea Tehniin Cluj-

Napoca

. Prof. univ. dr. ing. Vlad Cehan, Universitatea Telnic
"Gh.Asachi" din lai

. Prof. univ. dr. ing. Pawchiopu, Universitatea Politehriadin
Bucurati

. Ing. Alexandru Borcea, Reglintele ARIES, Roméania

. Prof. univ. dr. ing. Nicu Bizon, Universitatea din Rite

. Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Universitat8gefan cel Mare"

din Suceava

Prof. univ. dr. ing. Gheorgl$erban, Universitatea din Pjte

Conf. univ. dr. ing. Carmen Gerigan, Universitatea Transilvania
din Braov

10. Prof. univ. dr. ing. Silviu lord, Universitatea din Pité
11. Prof. univ. dr. ing. Emilian Lefter, Universitatea din fite
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Interviu la Conferima
Interngionak SIITME
(International Symposium for
Design and Technology in
Electronic Packaging), Piti
2010

Alaturi de Prof. Nihal Sinnadurai

In prezidiul concursului
profesional studeasc TIE
(Tehnici de Interconectare in
Electronic)

Alaturi de c@tigatorii concursului
profesional studeesc TIE 2012
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